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Abstract (en)
The invention relates to an insulation-piercing terminal contact element 1 for the insulation-free connection of an electrical conductor 2, especially
in telecommunications and data technology, consisting of metallic leaf-spring material having two contact limbs 4, 5, which are separated along
the contact slot 3 and are rigidly connected to one another via an end part 6, at their one end. In order to achieve greater stiffness of the insulation-
piercing terminal contact element 1 with the contact slot 3 at the same time having a very small width in the quiescent state, the contact limbs 4, 5
are displaced approximately through half the material thickness D of the leaf-spring material to its front and rear side 9, 10, the contact edges 11 of
the contact limbs 4, 5, which contact edges bound the contact slot 3, being arranged parallel to one another over their entire length. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Schneidklemm-Kontaktelement 1 zum abisolierfreien Anschluß elektrischer Leiter 2, insbesondere in der
Fernmelde-und Datentechnik, aus metallischem Blattfedermaterial mit zwei entlang des Kontaktschlitzes 3 getrennten, an ihrem einen Ende
über ein Endteil 6 starr miteinander verbundenen Kontaktschenkeln 4,5. Um eine größere Steifigkeit des Schneidklemm-Kontaktelementes 1 bei
gleichzeitig geringster Weite des Kontaktschlitzes 3 im Ruhezustand zu erzielen, sind die Kontaktschenkel 4,5 etwa um die Hälfte der Materialstärke
D des Blattfedermateriales zu dessen Vorder-und Rückseite 9,10 verschoben, wobei die den Kontaktschlitz 3 begrenzenden Kontaktkanten 11 der
Kontaktschenkel 4,5 über ihre gesamte Länge parallel zueinander angeordnet sind. <IMAGE>
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